
超音波懸浮非接觸傳輸原理
我們的操作系統採用超音波氣體壓縮技術，可在
所有氣體環境中使用．

超音波

超音波振動頻率超過人耳所能聽見之頻率上限（20kHz）
，該振盪器的運作不會影響周遭電子產品操作．
超音波產生的壓縮氣膜帶有斥力，經由各種結構的組合可
將非接觸技術應用在不同領域．

具有前景的技術：超音波懸浮

我們的非接觸式操作系統，可在不同環境氣體中被超音波
壓縮，故成品/半成品可在無接觸的前提下在設定的軌道
上進行傳送；若結合負壓，工件可在表面無接觸的狀態下
被懸掛吊起．

超音波懸浮耗能低於其他非接觸式懸浮技術

如何使帶有斥力之壓縮氣膜壓力均勻分布於工件表面，正
是ZS-Handling的核心競爭力之一：聲音修飾專家．

從工件上方進行夾取

吊掛傳送應用須兼具吸力及斥力以達到非接觸結果，在此
一要求下，如何讓工件在吊掛過程中受力均勻且穩定又是
另一個難題．

超音波懸浮技術在承受負壓吸力的同時會自動與壓縮氣膜
所形成的斥力達成絕妙平衡，藉由對音波的修飾，使氣膜
壓力穩定且均勻分布在工件表面，並利用側邊限位銷限制
工件的位置，因此，超音波懸浮/取放對基板是最友善的
技術．



• 超音波模組不需複雜的機構輔助，使得基板分離或固定的傳輸過程變得更簡單，更重要的，除
了更高的安全性及懸浮穩定性，更高速的傳輸速度（太陽能晶片：~10,000片/小時）已不再是
遙不可及．

• 結合透明玻璃載台，同時對基板進行雙面檢查亦將變得非常容易．
• 模組化吹氣分離系統搭配超音波懸浮技術，基板移動過程可使晶片與載台保持~100微米的間
隙．

• 彈性的組合，可適用最大尺寸可達11代線（3,000 x 3,400 mm；3米 x 3.4米）
• 可以使用在任何氣體環境中，為了應用在機械手臂能使基板承受橫向加速度，可在基板四周裝
設限位銷（其中兩側為可移動設計），所有設計及應用皆符合SEMI規定．

應用領域
• 半導體晶圓/晶片與組件 (MEMs/NEMs…etc.)
• 面板 (LCD/OLED/micro-LED…etc.)
• 太陽能晶片 (HJT, PERC…etc.)
• 生物晶片
• 各種可撓式基板 (半導體/面板/能源…etc.)
• 光學鏡片，玻璃/陶瓷相關
• 印刷電路板 (表面粗化，軟性PCB…etc.)
• 鋰聚合/燃料電池 (離子交換膜…etc.)
• 特殊塗料塗布之基板 (吸音，吸光…etc.)
• 塗層敏感之感光元件

亮點
• 與基板間無機械接觸
• 可直接夾持已加工/鍍膜面
• 高速移載（太陽能晶片：~10,000片/小時）
• 薄晶片傳輸（最薄可達50微米）
• 基板雙面檢查（需搭配玻璃載台）
• 塑膠膜傳輸
• 可撓式基板（玻璃，晶片）傳輸
• 支援最大加速度：5g（~ 50m/s2）

好處
• 不會造成基板表面損壞及污染
• 不需外接氣源，不會影響無塵室環境
• 低壓不需外接真空泵
• 可安裝在標準機械手臂或線性傳輸系統
• 最低破片率（≤ 100ppm）及最低能源消耗（最多可節省85%）
• 模組化設計
• 懸浮高度穩定性為± 5微米
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